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SILIKON GAP-FILLER PAD

weich, hoch thermisch leitfahiges Elastomer / minimierte volatile Siloxane (LV)

TEL-ZS-SI ist eine elektrisch nicht isolierende und extrem warmeleitende LV Silikonfolie zur thermi-
schen Anbindung von elektronischen Bauelementen an Kihlflachen auch Gber groBere Spaltmafle oder
grofere Toleranzen. Durch die Formulierung und spezielle Fiillung des Materials ergibt sich eine ext-
rem hohe anisotrope thermische Leitfahigkeit. Durch seine hohe Weichheit und Formanpassungsfahig-
keit wird ein optimaler thermischer Kontakt bei geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische

Gesamtiibergangswiderstand minimiert.

EIGENSCHAFTEN

I Weich und formanpassungsfahig

i Minimierter volatiler Siloxananteil (LV)

1 Elektrisch nicht isolierend

| Warmeleitfahigkeit: 20 W/mK (anisotrop)
| Extrem alterungs-/chemisch bestédndig

| Vibrationsdampfend

LIEFERFORMEN

I Matte 120 x 120 mm
(TEL-ZSXXXX-SI)
Als lose Einzelteile
Optional mit Klebestreifen
oder -punkten
(TEL-ZSXXXX-SI-A1)

ANWENDUNGSBEISPIELE
Thermische Anbindung von z.B.

I MOSFETs und IGBTs

1 Dioden und Gleichrichter

| Elektronische Module

z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen
/ Motorsteuerungen / Automoti-
veanwendungen / Solartechnik

EIGENSCHAFT EINHEIT TEL-ZS0200-SI TEL-ZS0500-SI

MATERIAL Karbon gefiilltes Karbon gefiilltes
........................................................................... SIkonEaSto e I - 11011135 [0 1

Farbe Schwarz Schwarz
! D|c ke ....................................... mm ...................... 02 g 0 5 AR s
! Ha .r.t.é ....................................... Shore 00 ................ 60 ........................................ 60 .....................................................................................
e s )
RoHSKonform|tat ...................... 2015/ 863/EU ........ J ; ........................................ Ja .....................................................................................

THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 40 bis + 150 - 40 bis + 150
ELEKTRISCH
Durchgangswderstand ............... e S T B

Testmethode: ' ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Daten und Informationen.
Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50 % rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,2 mm /0,3 mm /0,5 mm
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Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produkteignung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte

Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchfiihrung eigener Priifungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen auBerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Anderungen der Angaben bleiben vorbehalten.
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